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Sistemas de embalaje hinchable Fill-Air®

Ideal para estaciones de trabajo y aplicaciones en línea, los sistemas de emba-
laje hinchable Fill-Air® ofrecen una protección excelente y una forma eficaz de 
relleno al mismo tiempo que reduce los costes de material y de envío.

Las bolsas Fill-Air® pueden ser fabricadas en una amplia variedad de tamaños, 
asegurando así numerosos beneficios a sus operaciones de embalaje, entre los 
que se incluyen:

Embalaje versátil, bajo demanda.
Ahorra valioso espacio en el almacén
Rápido y fácil de usar.
Embalajes limpios
y de aspecto profesional
Beneficios ecológicos

otros sistemas
de embalaje y protección

alternative packaging and protection system
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	 Ofrecemos la solución más rentable
	 en base a las necesidades del cliente:

		  - IMAGEN Y PRESENTACIÓN.
		  - FRAGILIDAD DEL EQUIPO.
		  - DISMINUCIÓN DE DAÑOS o ROTURAS.
		  - VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
		  - DIVERSIDAD DE MODELOS.
		  - GRANDES O PEQUEÑAS PRODUCCIONES.
		  - TIEMPO DE EMBALADO.

Diferentes soluciones de embalaje
para productos similares

espuma de polietileno polyethylene foam
Industría electrónica electronic industry

DIVERSE PACKAGING SOLUTIONS
FOR SIMILAR PRODUCTS

CLIENT NEEDS 
ANALYSIS LEADS

TO MOST 
PROFITABLE
SOLUTION

CUSTOM TECHNICAL PACKAGING CUSTOM TECHNICAL PACKAGING
ELECTRONIC EQUIPMENT ELECTRONIC EQUIPMENT

  maletas, maletines y estuches     
espumas técnicasCUSTOM TECHNICAL PACKAGING

PRESENTATION CASES

ESPUMA TÉCNICA
CONDUCTIVA ESDESPUMA TÉCNICA

ANTIESTÁTICA

CONTENEDORES
RETORNABLES

POLIPROPILENO, LONA PVC...
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